
WHAT'S  NEW

粉体整粒装置

強加工歪付与装置

マグネシウム合金粉体の
結晶粒微細化装置（RCP200）

（㈱栗本鐵工所殿に設置）（㈱栗本鐵工所殿に設置）

マグネシウム合金粉体の
結晶粒微細化装置（RCP200）
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24 24th 

Symposium on Plasma Processing

24

会 議 名：第 24回プラズマプロセシング研究会
開 催 日：2007年 1月 29日（月）ー1月 31日（水）
会　　場：千里ライフサイエンスセンター　
交　　通：北大阪急行電鉄（地下鉄御堂筋線）

千里中央駅 北口すぐ
参加申込：下記ホームページをご参照下さい。
http://www.jwri.osaka-u.ac.jp/~conf/spp24/
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HP http://www.jwri.osaka-u.ac.jp/~prj1/
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Shonan Village Center

 http://stac.msl.titech.ac.jp/
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